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Skrzynka podtogowa 8900B -

prod. BS-

karta katalogowa.

Kwadratowa skrzynka podtogowa; podstawa z blachy ocynkowanej,
za$ wyjmowany dekielek — z blachy nierdzewnej (grub. 1,5 mm).

Z zamontowanym w dekielku magnesem — do wyjmowania dekla.
W dekielek mozna wklei¢ twarde wykonczenie (ptytki, panele itp.)
o grub. 15 mm.

Puszka pod montaz 1 gniazda instalacyjnego

(lub dostarczana z 1 ramkg M45 (45 x 45 mm).

Wykonanie skrzynki.

8900B - 1 x230Vzbolcem (lub Schuko).



Podstawowe parametry.

- wymiary: 76 x 78 mm

- zagtebienie: 85 mm

-ciezar: 500 g

- montaz: bezposrednio w jastrych; pomieszczenia wewnatrz budynkéw

- wykonanie: IP 30

- obcigzalno$é: punktowo 120 kg

- zasilanie puszki: 4 x otwory @25 mm (po 1 otworze z tytu i z przodu; 2 otwory od dotu).




